
 Senzori SICK pentru m� surarea distan�ei  
 
Una dintre cele mai importante 

sarcini în sistemele industriale de 
produc�ie reprezint�  m� surarea 
distan�elor. Totu� i, aplica�iile sunt de o 
foarte mare diversitate, astfel încât este 
imposibil�  dezvoltarea unui senzor unic 
capabil s�  îndeplineasc�  cerin�ele 
fiec� rei aplica�ii. SICK ofer�  o gam�  
larg�  de senzori pentru m� surarea 
distan�elor pentru a putea fi folosite într-o multitudine de aplica�ii. Principiile de func�ionare 
ce stau la baza m� sur� rii distan�elor sunt tehnologiile senzoristice optoelectronice � i 
ultrasonice. Senzorii optoelectronici de la SICK convertesc informa�ia optic�  în semnale 
electrice ce pot fi evaluate. Ca surse de lumin�  se folosesc raze laser, infraro� ii sau 
ultraviolete. Semnalele electrice generate de c� tre senzori pot fi utilizate pentru m� surare sau 
comutare a unei st� ri. Senzorii optici sunt în principal folosi�i pentru asigurarea calit� �ii 
proceselor de produc�ie, pentru verific� rile prezen�ei obiectelor depozitate în diverse facilit� �i 
precum � i pentru pozi�ionarea anumitor utilaje. 
Gama de senzor i SICK pentru m� surarea distan�elor  mici 
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Controlul conveioarelor  suspendate pr in m� surarea distan�ei 
Sarcin�  
Conveioarele suspendate sunt folosite 
pentru transportul prin ghidare automat�  a 
caroseriilor de autovehicule pe durata 
procesului de asamblare final� . Aplica�ia 
de fa��  trateaz�  etapa de asamblare 
desf� � urat�  înaintea mont� rii ro�ilor. 
Conveioarele individuale suspendate sunt 
echipate fiecare cu un sistem dedicat de 
ac�ionare � i un controller dedicat. Pentru a 
controla autovehiculele ce se deplaseaz�  
în serie suspendate, vehiculele de 
transportare trebuie echipate cu senzori de distan��  necesari deasemenea � i la detectarea 
sta�iei de asamblare corespunz� toare. 
Solu� ie  
Pentru a determina distan�ele dintre conveioarele suspendate, fiecare sistem conveior este 
dotat cu un senzor de distan��  SICK DS60. DS60 scaneaz�  pe direc�ia de mi� care o plac�  
instalat�  pe sistemul conveior, determinând astfel distan�a la care se afl�  conveiorul la un 
anumit moment. Senzorii au dou�  ie� iri de comuta�ie ce sunt alocate a dou�  praguri 
diferite pentru valorile distan�ei. Când pragul 1 este atins, vehiculul suspendat se mi� c�  la 
o anumit�  vitez�  iar când pragul 2 este atins, vehiculul se opre� te. Pentru a detecta pozi�ia 
unei sta�ii de asamblare, sunt folosi�i doi senzori SICK inductivi IQ40 în partea superioar�  
a conveiorului.   
Avantaje 
Conveioarele suspendate pot fi pozi�ionate � i coliziunile evitate folosind solu�ii 
senzoristice simple. 
Pozi� ionarea saltelelor  cu stratur i din spum�  poliuretanic�  
Sarcin�  
Pentru aplica�ia de fa��  este nevoie de un senzor pentru 
un utilaj pentru lipirea � i stivuirea straturilor de spum�  
poliuretanic�  ale saltelelor. Senzorul trebuie s�  asigure 
detec�ia exact�  a pozi�iei saltelelor din spum�  
poliuretanic�  cu diferite propriet� �i fizice, dimensiuni 
ale porilor � i culori. Distan�ele de scanare necesare 
aplica�iei sunt între 500mm � i 1600mm. 
Solu� ie  
Aplica�ia a fost rezolvat�  cu ajutorul senzorului de distan��  DT500. Pe lâng�  gama de 
m� surare adecvat�  aplica�iei, DT500 ofer�  � i o rezolu�ie mare de m� surare. Dup�  lipirea 
primului strat exterior, DT500 asigur�  c�  prin rota�ie salteaua este pozi�ionat�  corect � i 
centrat�  pentru aplicarea urm� torului strat de spum� . Saltelele sunt în final presate în mod 
precis, utilajul folosind noua pozi�ie detectat�  de c� tre DT500. 
Avantaje 
Calitatea produc�iei de saltele este asigurat�  prin determinarea corect�  a pozi�iei, în 
vederea stivuirii corecte a saltelelor. 

 

OD VALUE 
- gama de m� surare 26...180mm, rezolu�ie 2 microni, frecven�a de comuta�ie 2kHz 
- circuit CMOS pentru evaluarea distan�ei m� surate � i convertirea în semnale electrice 
- bar�  grafic�  � i buton de teach pentru citirea distan�ei m� surate � i configurarea senzorului 
 

OD HIGH 
- gama de m� surare 26...400mm, rezolu�ie 4 microni, frecven�a de comuta�ie 1kHz 
- circuit CMOS pentru evaluarea distan�ei m� surate � i convertirea în semnale electrice 
- display cu LED-uri pentru citirea distan�ei m� surate  
 

OD MAX 
- gama de m� surare 24...450mm, rezolu�ie 0,1 microni, frecven�a de comuta�ie 10kHz 
- posibilit� �i crescute de interfa�are 
- display LC de dimensiuni mari pentru citirea distan�ei m� surate  
 

OD PRECISION 
- gama de m� surare 24...700mm, rezolu�ie 0,02 microni, frecven�a de comuta�ie 10kHz 
- fiabilitate crescut�  datorit�  algoritmului complex de evaluare a distan�ei m� surate 
- display LC de dimensiuni foarte mari pentru citirea distan�ei m� surate  
 

DT10 
- gama de m� surare 50...300mm, rezolu�ie 1,5mm, timp de r� spuns de 20ms 
- buton de teach pentru configurarea facil� , în func�ie de aplica�ie 
- func�ionare sigur�  � i în cazul mediilor cu nivel ridicat de iluminare 
 
DT20 
- gama de m� surare 90...1000mm, rezolu�ie 1mm, timp de r� spuns de 10ms 
- buton de presetare pentru configurarea facil� , în func�ie de aplica�ie 
- conector M12 cu posibilitate de rotire la 90º 
 

DT20 Hi 
- gama de m� surare 50...300mm, rezolu�ie 0,1mm, timp de r� spuns de 15ms 
- display alfanumeric/buton teach pentru configurarea facil� , în func�ie de aplica�ie 
- m� surare fiabil�  chiar � i în cazul obstacolelor foarte lucioase 
 

DS30 
- gama de m� surare 200...3000mm, rezolu�ie 10mm, timp de r� spuns de 10ms 
- buton de teach pentru configurarea facil� , în func�ie de aplica�ie 
- suprimarea efectului backgroundului, chiar � i pentru obiecte foarte lucioase 
 

DS40 
- gama de m� surare 80...5000mm, rezolu�ie 15mm, timp de r� spuns de 10ms 
- aliniere precis�  cu ajutorul razei laser integrat�  
- dinamic�  ridicat�  de comuta�ie de la obiecte mate la obiecte cu grad mare de reflexie 
 
DT50 
- gama de m� surare 200...10000mm, rezolu�ie 1mm, timp de r� spuns de 20ms 
- aliniere precis�  cu ajutorul razei laser integrat�  
- display cu meniu intuitiv de configurare 
 

DS/DT500 
- gama de m� surare 200...70000mm, rezolu�ie 0,1mm, timp de r� spuns 150ms...6s 
- aliniere precis�  cu ajutorul razei laser integrat�  
- carcas�  rezistent�  din metal cu op�iunea înc� lzirii acesteia 
 

DME3000 
- gama de m� surare 200...500000mm, rezolu�ie 0,125mm, timp de r� spuns 5ms 
- aliniere precis�  cu ajutorul razei laser integrat�  
- interfe�e RS422/SSI/Profibus, afi� aj de configurare 
 

DME4000 
- gama de m� surare 150...220000mm, rezolu�ie 0,1mm, timp de r� spuns 2...4ms 
- aliniere precis�  cu ajutorul razei laser integrat� , interfa��  CAN-Open integrat�  
- display LCD iluminat pentru diagnostic� ri/configur� ri facile, în func�ie de aplica�ie 
 

DMT/DML 
- gama de m� surare 500...1200000mm, rezolu�ie 1mm, timp de r� spuns 1ms 
- aliniere precis�  cu ajutorul razei pilot integrat� , interfa��  RS232/PROFIBUS 
- configurare � i parametrizare u� oar� , 2 ie� iri de comuta�ie 
 


